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Abstract (en)
[origin: DE19953780C1] Production of semi-finished material and molded bodies comprises intensively mixing silver and silver alloy powder as
matrix powder and powdered particles that increase the strength of the matrix material, and processing to the semi-finished material and molded
bodies by pressing and sintering.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Halbzeug und Formkörpern aus partikelverstärkten Silberbasiswerkstoffen auf
pulvermetallurgischem Weg über mechanisches Legieren. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Herstellung so zu gestalten, dass
der mittlere Durchmesser der in dem Matrixwerkstoff verteilten festigkeitssteigernden Partikel unter 100 nm liegt. Dabei sollen gleichzeitig ein
geringer Gasgehalt und eine hohe Pulverausbeute gewährleistet werden. Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, dass Silber- oder
Silberlegierungspulver als Matrixwerkstoff und pulverförmige, die Festigkeit des Matrixwerkstoffs steigernde Partikel gemeinsam einem intensiven
Mahlprozess bei Temperaturen unterhalb von -10°C unterworfen werden. Danach wird dieses Pulver in an sich bekannter Weise mittels Pressen
und Sintern zu Halbzeug oder Formkörpern verarbeitet. Die mit dem Verfahren herstellbaren Produkte sind beispielsweise in der Elektrotechnik als
Kontaktmaterialien verwendbar.
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